
华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

（2025 年 3 月）

证券简称：华润微 证券代码：688396

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 ☑路演活动

☑现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称 3 月 10 日

中金财富证券、东北证券、中邮证券、中信证券、华源证券、

银桦投资

3 月 26 日

东北证券、国海富兰克林基金、海创私募、昊晟投资、华宝

基金、华夏基金、弥远投资、盘京投资、西南证券自营、衍

复投资、瀛赐基金、远信私募、长盛基金、中国银河证券、

中信建投基金、中银国际证券、华泰证券、惠升基金

时间 3 月 10 日、3 月 26 日



地点 无锡

上市公司接待人员

姓名

吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘

沈筛英 华润微电子董事会办公室主任

投资者关系活动

主要内容介绍

问题一：请问公司如何展望今年毛利率变化情况？

答：公司将加快新品、模块等产品上量，持续优化产品结构

与市场布局，并做好提质增效降本工作，努力实现毛利率的

趋稳向好。

问题二：根据业绩快报，请问公司 2024 年利润出现下滑的原

因？

答：虽然下游需求有所回暖，但去年产品价格竞争较为激烈；

同时公司持续加大研发投入，重大项目分别处于爬坡上量和

建设期阶段，对公司利润指标造成了一定影响。

问题三：请问公司重点项目进展？

答：一是重庆 12 吋产线，已达成规划产能 3 万片/月，MOSFET

等产品快速上量，实现关键客户的导入及供应保障。二是深

圳 12 吋产线，已通线处于爬坡上量阶段，同步推进新品验证

及新工艺转移。三是重庆封测基地，处于快速上量阶段，已

覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封

装、第三代半导体封装等门类。四是高端掩模项目，已完成



90-40nm工艺技术平台搭建，90nm产品实现量产交付。

问题四：请问公司及下游客户的库存情况？

答：公司库存在 2 个月左右，处于合理水平。下游客户的库

存较去年有明显下降，同样处于正常水位。

问题五：请问公司在第三代半导体产品方面的进展及规划？

答：碳化硅产品方面，SiC MOS和 SiC JBS均已完成产品系

列化，全面覆盖 650V、1200V、1700V电压平台产品，车

规级 SiC MOS和 SiC模块实现批量供货；氮化镓产品方面，

产品实现快速迭代，RSP明显优于行业水平，大功率工控类

产品进入量产阶段。第三代半导体今年预期仍将实现快速大

幅增长。

问题六：请问公司今年的资本开支计划？

答：固定资产投资方面，公司重点项目已布局完成，今年主

要围绕工艺升级、设备更新等做经常性投资；股权投资方面，

公司持续关注优质标的，目前资产负债率较低，具备实现较

大产业整合或并购的条件。

附件清单（如有） 无

日期 2025 年 3 月


